SMT Connectors
SMT Steckverbinder

Product Description
Produktbeschreibung

SMT Connectors

Shell Dimensions
Gehduseabmessungen

Pin Connector Shell
Stiftsteckverbindergehéduse
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Shell Size No. of Contacts A B C
GehédusegroBBe Polzahl +0,1 +0,4 +0,2 +0,15
(£0.004) (+0.016) (+0.008)  (+0.006)
1 9 31,4 16,9 25,0
(1.236) (0.665) (0.984)
2 15 39,2 25,2 333
(1.543) (0.992) (1.311)
3 25 53,2 38,9 47,04
(2.094) (1.531) (1.852)

Dimensions in mm (inch) - Abmessungen in mm (inch)
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SMT Steckverbinder

Advantages and Special Features

This SMT connector was specifically developed for use with
fully automatic assembly and solder procedures. The following
special criteria were taken into account:

B Loading with ,Pick and Place” procedure
via a vacuum grabber
B Application with “Tape on Reel” packaging
B Insulator in heat-resistant plastic
B RoHS compliant, 260°C/10s, for reflow soldering

Vorteile und Merkmale im Uberblick

Diese SMT-Steckverbinder wurden gezielt fur den Einsatz

mit vollautomatischen Montage- und Létverfahren entwickelt.
Folgende spezielle Kriterien wurden dabei beriicksichtigt:

B Bestlickung im , Pick and Place”-Verfahren
durch Vakuum-Greifer
B finsatz mit, Tape on Reel”-Verpackungen
B /solierkérper aus Hochtemperatur-Kunststoff
B RoHS konform, 260°C/10s, zum Reflow-Léten geeignet
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Socket Connector Shell
Buchsensteckverbindergehéuse
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Shell Size No. of Contacts A B C
GehéusegréBe Polzahl +0,1 +0,4 -0,2 +0,15
(£0.004) (x£0.016) (- 0.008) (x0.006)
1 9 31,4 16,4 25,0
(1.236) (0.646) (0.984)
2 15 39,2 24,7 33,3
(1.543) (0.972) (1.311)
3 25 53,2 38,5 47,04
(2.094) (1.516) (1.852)

Dimensions in mm (inch) - Abmessungen in mm (inch)
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SMT Connectors Order Details | Rolis |
SMT Steckverbinder Bestellhinweise =]
Order Code Bestellschliissel

F SL 09 101 G1

Series Prefix / Serienbezeichnung

Insulator / Isolierkérper
SL Surface Mounted (Can be soldered on PCB surface)
Surface Mounted (Auf Leiterplattenoberflache auflGtbar)

Mounting Type / Befestigungsarten

T 4-40 UNC
4-40 UNC
z M3
M3
U Spacer 4-40 UNC
Abstandsbolzen 4-40 UNC
M Spacer M3
Abstandsbolzen M3

D Through Hole

Durchgangsloch
No. of Contacts / Polzahl 09 15 25
Shell Size / GehdusegréBe 1 2 3

Contact Type / Kontaktart

P Pin contact
Stiftkontakt

S Socket contact
Buchsenkontakt

Contact Design, e.g. / Kontaktvarianten, z.B.

101 Overall Hight 3,7 mm (0.146")
Bauhéhe 3,7mm

107 Overall Hight 7,3 mm (0.287")
Bauhbhe 7,3 mm

More contacts and layouts on request. Weitere Kontakte und Layuts auf Anfrage.

Direction of Right Angled Contacts
Richtung der abgewinkelten Kontakte

- Standard / Standard
R Revers*
Revers*

Performance Classes Available in Accordance with Din 41652
Lieferbare Giitestufe nach DIN 41652

G1 =500 Contact Cycles = Performance Class 1
= 500 Steckzyklen = Gutestufe 1

G2 =200 Contact Cycles = Performance Class 2*
= 200 Steckzyklen = Gutestufe 2*

G3 =50 Contact Cycles = Performance Class 3*
= 50 Steckzyklen = GUtestufe 3*

Modifications / Modifikationen

*On request / *auf Anfrage
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SMT Connectors Technical Details
SMT Steckverbinder Technische Hinweise

Materials and Platings
Materialien und Oberflachen

Shell Steel

Gehéuse Stahl

Insulator Heat resistant, glass filled (UL94V-0)

Isolierkérper hochtemperaturbesténdig, glasfaserverstarkt (UL94V-0)

Relative temperature index according to UL 746 B
>150 °C (=302 °F)
rel. Temperaturindex nach UL 746 B

Heat deflection temperature limit according to DIN 53461 HDT/A
>276 °C (=529 °F)
Formbestandigkeitstemperatur nach DIN 53461 HDT/A

Sub temperature limit
-55 °C (-67 °F)
Untere Grenztemperatur

Shell plating (standard) Tin plated over nickel*

Gehduseoberfldche (Standard) verzinnt tber Nickel*

Shell (standard) Pin connector shell with dimples

Gehéuse (Standard) Stiftsteckverbindergehéuse mit Kontaktnoppen
Contact material Copper alloy

Kontaktmaterial Kupfer-Legierung

*On request nickel plated over copper / *Auf Anfrage vernickelt tber Kupfer

Electrical Data
Elektrische Daten

Current rating at room temperature 5A

Maximale Stromstéarke bei Raumtemperatur

Test voltage between 2 contacts / shell and contact 1200V /1 min.
Prifspannung zwischen 2 Kontakten bzw. Kontakt u. Gehéause

Insulation resistance between contacts > 5000 MQ

Isolationswiderstand Kontakt / Kontakt
Volume resistivity <10'% Qcm

Spezifischer Durchgangswiderstand

Right Angled Signal Contacts (SMT)
Abgewinkelte Signalkontakte (SMT)

Overall Height 3.7 mm (0.146" ) Overall Height 7.3 mm (0.287")
Bauhdéhe 3,7 mm Bauhéhe 7,3 mm

P=0.5 [0.020] P=0.5 [0.020]

S=0.4 noel || $=0.4 [0016]

13 ~ ¥ L
[0.051] ®|s,
73
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Contact design 101 Contact design 107
Kontaktvariante Kontaktvariante
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SMT Connectors

Technical Details

SMT Steckverbinder Technische Hinweise
PCB Layout
Leiterplattenlayout
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SMT Connectors Technical Details

SMT Steckverbinder Technische Hinweise

Summary of Connector Designs Ubersicht Steckverbindervarianten

Other dimensions possible on request Please see order code on page 30.

Andere AbmaBe auf Anfrage méglich Siehe auch Bestellschliissel auf Seite 30.
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SMT Connectors
SMT Steckverbinder

Technical Details
Technische Hinweise

Packing Units

SMT connectors are located in the blister tape in the unreeling
direction of the tape.

The connectors are not usually stamped, as they are normally
delivered in blister tape on a reel (Tape on reel) and the labels
can be found on the reel.

Unreeling Direction
Abrollrichtung

Blister Tape
Blistergurt

Connector Connectors per Reel
Steckverbinder Steckverbinder pro Rolle
FSL...09P/S101 182

FSL...15P/$101 182

FSL...25P/S$101 182

FSL...09P/S$107 140

FSL...15P/$107 140

FSL...25P/$107 140

Dimensions in mm (inch) - Abmessungen in mm (inch)

Further packing units on request.
Depending upon the automating medium used,
please request the minimum order quantities
(see page 445).
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Packing Reel
Verpackungsrolle

330,2
(13)
330,2
(13)
330,2
(13)
330,2
(13)
330,2
(13)
330,2
(13)

Verpackungseinheiten

Lageorientierung der SMT-Steckverbinder im Blistergurt in Ab-
rollrichtung des Blisterqurtes.

Die Steckverbinder werden standardméBig nicht bedruckt, da
die Steckverbinder (iblicherweise in einem Blistergurt auf Rollen
(Tape on Reel) geliefert werden und sich das Etikett auf der
Spule befindet.
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44,0 28,0 5124
(1.732) (1.102) (201.732)
56,0 28,0 6804
(2.205) (1.102) (267.874)
72,0 28,0 6804
(2.835) (1.102) (267.874)
44,0 28,0 3948
(1.732) (1.102) (155.433)
56,0 28,0 5460
(2.205) (1.102) (214.961)
72,0 28,0 5460
(2.835) (1.102) (214.961)

Weitere Verpackungseinheiten auf Anfrage.
Bitte erfragen Sie abhdngig von dem verwendeten
Automatisierungshilfsmittel (siehe Seite 445) die
Mindestbestellmenge.
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KomnaHus «Life Electronics» 3aHumaemcsi nocmaskamu 351€KmMpPOHHbIX KOMITOHEHMO8 UMIOPMHO20 U
omedyecmeeHHo20 rpouseodcmea om npoudeodumernel u co ckrnados KpyrHbix ducmpubbomopos Esporibi,
AMepuku u Asuu.

C koHua 2013 200a KoMraHusi akmueHo pacwiupsiem fuHelKy MocmagoK KOMIOHEHMO8 0 HarnpaeneHuo
KoakcuarbHbIl kabesb, Keapuesbie 2eHepamopbl U KOHOeHCcamopbi (KepaMuyeckue, nieHoYHbIe,
3neKmposiumuyeckue), 3a cuyém 3akntoyeHuss ducmpubbromopcKux 002060p08

Mbi1 npednasaem:

o KoHKypeHmocnocobHbie UeHbl U CKUOKU MOCMOSIHHbIM KITUeHmMam.

e CrieyuarsnbHbie ycrio8usi 07151 TOCMOSIHHbIX KITUEHIMO8.

e [lod6op aHarnoeos.

lMocmaeky KomMrnoHeHmMo8 8 ftobbix obbemax, y0oernemeopstouUx eawum MompebHoCMSsM.

lpuemnembie cpoku nocmasku, 803MOXHa yCKOPEeHHasi mMocmaska.
Locmaeky mosapa & ritobyto moyky Poccuu u cmpaH CHI™.
KomrinekcHytro nocmasky.

Pabomy no npoekmam u rnocmasky obpa3syos.

®opmuposaHue ckiada nod 3akaszyuka.

Cepmucgbukambl coomeemcmeus Ha rnocmassnseMyro npooyKyuUto (Mo XenaHu KueHma).
o TecmuposaHue nocmasnsemMou npodyKyuu.

e [locmasKy KOMMOHEHMOo8, mMpebyruux 806HHYIO U KOCMUYECKYH MPUEMKY.

e  BxodHoli KOHMposib Ka4yecmea.

e  Hanu4yue cepmugpukama I1SO.

B cocmaee Hawel komnaHuu opeaHu3oeaH KoHcmpykmopckuli omderst, npu3eaHHbIl MomMozamb
paspabomyukam, U UHXEHepaM.

KoHcmpykmopckuli omOen nomoaaem ocyujecmseums:

Pezaucmpauuro npoekma y npousgooumersisi KOMIOHEHMOS.

TexHu4eckyro no0depXKy rnpoekma.

Bawumy om cHaMuUs KOMroHeHma ¢ npoussoocmea.

OueHKy cmoumocmu fpoeKkma ro KOMIOHeHmam.

U3ezomoerneHue mecmosol rnnambl MOHMaX U ryckoHanadoyHbie pabomeil.
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Ten: +7 (812) 336 43 04 (MHO20KaHANbHbI)
Email: org@lifeelectronics.ru
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